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2002 年 8 月 8 日リリース 

 
 
 
 

株 式 会 社 ヨ コ オ 

東京都北区滝野川 7-5-11 

TEL:03-3916-3111(代表) 

 
■要 旨 

当社では、今般の中期事業計画策定にあたり、事業別に海外でのビジネスチャンスと海外拠

点の再評価を進めてきましたが、海外フロント強化計画の一環として、回路検査コネクタ事

業においては、「BGA/CSP 検査用ソケット」事業機会の拡大に合わせ、世界の半導体メーカ

ーの量産拠点が集中するアセアン市場において、技術体制強化と生産体制構築により、更な

る事業拡大を目指す計画です。 
 
■背 景 

パソコン・携帯電話の世界最大の生産基地でもあるアジア地域（中国含む）における半導体

需要は全世界の約３割を占め、2002 年度についても約 440 億ドルの市場規模が見込まれ、

今後も二桁水準の市場拡大が予想されています。 
その中で、小型・高性能デバイスに使用される BGA/CSP パッケージ IC は、コンピュータ・

携帯電話・デジタル家電等に数多く搭載されており、今後も年率 20～25％の生産数量増加が

見込まれています。それに伴い、当デバイスの検査需要も拡大し、「検査用ソケット」の引き

合いが活発化し始めています。 
 

本製品に求められる市場ニーズに対応するためには、半導体メーカーに対する密着した営業

活動に加え、顧客の検査ニーズにマッチした最適なソリューション提案と、ソケットの即納

体制を確立する必要があります。 
当社では既に数年前、半導体産業の飛躍的な発展が見込まれていた台湾に、当初販売拠点と

して設立した現地法人※1 で、営業・技術・生産を一体運営する市場直結型の半導体検査ビ

ジネス展開を試みた結果、顧客から着実な評価を受け、高収益事業への基盤を確立した実績

があります。 
 
■具体的計画 

この実績を踏まえ、今回、アセアン市場に対して、 
 
    ①営業拠点であるシンガポールに、新たに技術者を配置して製品開発機能を付加し、 

技術サポート体制を構築 
    ②生産拠点であるマレーシア工場に、ソケット生産設備の導入およびクリーンルーム 

の設置を行い、ソケット生産体制の構築 
（元々マレーシア工場では、ソケットの基本部品であるコンタクトプローブを生産） 

 
という分業体制の実施を決定し、両拠点にて準備を進めてきました。 

 

 
『アセアン市場向け 回路検査コネクタ事業体制』確立 
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この７月からはソケットの生産も開始され、市場ニーズ対応製品の短納期・直結サービス体

制がスタートしました。この結果、既に納期はこれまでの約３週間から２週間へと短縮され

てきており、さらに一層の短縮（３週間→１．５週間＝半減）を目指しています。 
今後、既存顧客との関係強化および新規顧客の拡販を行い、事業基盤の確立を目指します。 

 
■計画概要  

・新規投資額    ： ０.７億円 
・売上規模     ： ３０,０００千円（月間） 
・人員規模     ： ８名 
・ソケット生産能力 ： ５０台（月間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 

★本件に関するお問い合わせ先 

 

海外営業部 ＣＴＣ担当 

ＴＥＬ：０３－３９１６－３１１６ 

 
《 シンガポール・マレーシア拠点概要 》 

 
・シンガポール・ヨコオ Yokowo (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡横尾私人公司  

設  立：1978 年 4 月 
     資 本 金：100 万 S$（㈱ヨコオ 100％出資） 
     従業員数：7 名 
 

・マレーシア工場   Yokowo Electronics (M) Sdn. Bhd. 
 設  立：1987 年 11 月 

所 在 地：ケダ州クリム工業団地 
資 本 金：600 万マレーシア$（㈱ヨコオ 100％出資） 

     従業員数：512 名 
     生産品目：回路検査用コンタクトプローブ・マイクロ波応用機器 
 

※1 台湾の現地法人：横尾科技股イ分有限公司 Yokowo Micro Tech Co., Ltd.  
設  立：1998 年 2 月 
所 在 地：中華民国・台湾省台北県中和市 
資 本 金：8,000 万 NT$ （㈱ヨコオ 100％出資） 
従業員数：25 名 
生産品目：ＩＣソケット（BGA/QFP/CAP 用等） 

 


